
 
PRODUCTO Nº.: 1618 

 

TECMA INSEC- SP T+ 
LACA INSECTICIDA EN AEROSOL 

 
DESCRIPCIÓN: 
Laca insecticida de uso doméstico y profesional, de alta eficacia y persistencia. Su 
presentación en aerosol, permite realizar los tratamientos de forma cómoda y segura 
posibilitando su aplicación por personal no cualificado. Autorizada para uso en higiene 
alimentaria. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
TECMA INSEC-SP T+  incorpora en su formulación dos principios activos que proporcionan 
alto poder tumbador y persistencia durante muchos meses, manteniendo los locales libres de 
cucarachas y demás insectos arrastrantes. 
 
Composición: 
 
Tetrametrina................................ 0,30 % 
Permetrina................................... 0,95 “ 
Disolvente y propelente c.s.p....... 100 
 
Registro en la D.G.S.P nº: 06-30-01809 para uso doméstico y ambiental por personal 
especializado y 06-30-01809 HA por personal especializado. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 
TECMA INSEC-SP T+ está indicada para tratamientos en hogares, colegios, locales 
públicos, cafeterías, restaurantes, hoteles, y en industria alimentaria en general, para el 
control de cucarachas y demás insectos rastreros. 
 
MODO DE EMPLEO: 
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el 
producto antes de usarlo. 
Limpiar las superficies sobre las que se va a aplicar el producto. Pulverizar sobre las 
superficies, a una distancia de unos 25 cm manteniendo el aerosol en posición lo más 
vertical posible. Crear con la aplicación, franjas de unos 10 cm de anchura en rodapiés, 
cercos de puertas y ventanas, bajos de muebles y mostradores, bajos de electrodomésticos 
y demás lugares de paso de los insectos. 
Nunca debe aplicarse por pulverización atmosférica al ambiente. 
 
PRECAUCIONES: 
Al ser un producto en aerosol, deberán seguirse las normas de uso de este tipo de envases a 
presión, no exponiéndolo a temperaturas por encima de 50ºC ni pulverizando hacia llamas o 
fuentes de ignición. 
 
PRESENTACIÓN: 
En aerosoles de 650cc. 
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